COLEGIO TECNICO AGRICOLA

Concurso Corma para estudiantes de Arquitectura

A continuacién se documentan todas las decisiones que fueron abordadas
para desarrollar el proyecto. Observando la mejor alternativa para el

problema planteado.

Integrantes: Fernando Carvajal Polanco.
Constanza Lobos Corte.

Fernando Godoy Camerotto.

Institucidon:  Universidad Mayor




DEFINICION DEL PROGRAMA DEL PROYECTO:

Se estimo ubicar el proyecto en la Comuna de San Javier VII Region del Maule; debido a que el terremoto del
pasado 27 de Febrero del 2010 dejo consecuencias de gran envergadura en esta comuna. Observando las

siguientes consecuencias:

3002 Alumnos sin clases.

3 colegios estan inhabilitados.

Ademas la comuna posee fértiles suelos, que hacen que la economia se base en la agricultura. Sélo en ésta
region se produce mas de la mitad del vino de exportacién nacional.
Pero en la localidad también presenta falencias, las nuevas generaciones escapan de san Javier por las pocas

opciones de progresar en el ambito laboral, y no hay locales escolares que se especialicen en el sector agricola.

No existen colegios agricolas en la zona.

60% de los vinos de exportacion son producidos en la zona.

Debido a estos datos es que se propuso un Colegio Técnico Agricola, que tiene por objetivos los siguientes

puntos:

* Incrementar los alumnos con clases.
» Generar una mayor mano de obra.

» Aprovechar los recursos de la comuna.

El proyecto del colegio técnico agricola se diferencia por tener zonas de cultivos en donde los alumnos podran
ejercer la labor de aprendizaje para otorgar herramientas al termino de la educacion y asi producir en San Javier

un mano de obra especializa para la economia de la comuna.
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DESCRIPCION CONCEPTUAL DEL PROYECTO:

El emplazamiento del proyecto se basa principalmente en el traslape de lo urbano con lo rural, ubicandose en el
limite de estos dos mundos. Tomamos el colegio como una institucion principalmente urbana, abriéndola y
conjugandola con el tejido agricola.

Conjuntamente tomamos iconos propios del ambiente industrial-rural como lo son los galpones, los apropiamos

para reinterpretarlos en un local escolar.

Terreno Galpén Traslape

DEFINICION DEL PROGRAMA DEL PROYECTO:

De la base del galp6n, como un recinto relativamente grande que se destina para el acopio. Pretendimos que
contuviera los diferentes programas y actividades que se dan en una escuela.

Es por ello que este espacio lo modificamos reduciéndolo para insertarse en los cultivos, destinamos dos zonas
principales que deben tener cada galpén, salas + patios. Este Ultimo lo levantamos para alcanzar una altura
adecuaday se abre hacia la luz mas propicia. En la misma linea de las salas surgen los invernaderos, que pasan

a ser las salas técnicas del recinto, para finalizar se unen formando el cuerpo inmueble.

Reducir Salas y patios Salas técnicas Unién galpones

VGQ




DEFINICIONES TECNOLOGICAS:

A

Detalle A

Detalle B

CONECTOR METALICO DE ACERO
GALVANIZADO PARA PILAR
A FUNDACION AISLADA DE HA

FUACION DE CONECTOR METALICO
PARA PILAR A FUNDACION AISLADA

FUNDACION AISLADA ARMADA, TIPO
IAPATA, 120x80x70 PARA PILARES
LAMINADCS, H25 CON ENFIERRADURA @10
Y ESTRIBOS @8@ 20

EMPLANTILLADO H3
(127K/C/M3) E= 10CM

ENTABLADQ MSD
150 MM X 20 MM

AISLACION TERMICA |
SEGUN NORMA O.G.U.C

COSTANERA
41 MM X 41 MM

CONECTOR METALICO
DE ACERO GALVANIZADO

CONECTOR METALICO
DE ACERO GALVANIZADO

TIRAFONDO DIAMETRO 12 MM
LARGO 150 MM

CORNIZAS
28 MM X 28 MM

DECQORATIVO ESTRUCTURAL
MODELO CLASICO 12 MM

AISLACION TERMICA
SEGUN NORMA O.G.U.C

COSTANERA
41 MM X 41 MM

MSD ESTRUCTURAL
ESP 41 MM, ANCHO 90 MM

MSD ESTRUCTURAL
ESP 41 MM, ANCHO 136 MM

MSD ESTRUCTURAL
ESP 41 MM, ANCHO 90 MM

MSD ESTRUCTURAL
ESP 41 MM, ANCHO 136 MM

TIRAFONDO DIAMETRO 12 MM
LARGO 200 MM JUNTA EPOXICA
PUENTE ADHERENCIA

TIRAFONDO DIAMETRO
12 MM LARGO 150 MM
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